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2022年9月23-25日，天津
第五届传热传质青年学术论坛参会回执（共2页）
	姓   名
	
	工作单位
	

	是否愿意担任论坛分会报告主讲人
	□是    □否
方向：□微纳尺度传热；□相变传热；□多孔介质传热传质；□强化传热；□新能源技术；□储能技术；□生物传热

	报告题目                                
[bookmark: _GoBack]摘要（300字，必填）

	是否住宿：□是 □否  房间类型：□单间 □双人间  入住时间：        离店时间：       
会议地点为天津社会山国际会议中心酒店，本次论坛专属优惠住宿酒店如下:
□ 天津社会山国际会议中心酒店：单间、双人间均为380元/间/天（含单早，双早需加50元）。
□ 社会山城市酒店：单间、双人间均为330元/间/天（含单早，双早需加50元）。
注：社会山城市酒店距会场100米，办理住宿和早餐均在社会山国际会议中心酒店。

	是否已交注册费
	□是    □否

	注册费发票信息
	发票抬头单位：                      （必填）
税        号：                      （必填）
开户行、地址电话等其他信息：

提供电子发票，请提供邮箱：                  

	注册费汇款凭证
转账请注明“姓名-单位-青年论坛注册费用”
	汇款凭证照片：（如未缴费，可不填）



第五届传热传质青年学术论坛个人介绍
	姓    名
	
	个人一寸电子照片
（请务必提供，用于制作通讯录名册）

	出生年月
	
	

	工作单位
	
	

	职    称
	
	

	办公电话
	
	

	移动电话
	
	

	邮    箱
	
	

	研究方向
	
	

	个人情况简介（300字以内，用于制作通讯录）



※请参会者填写以上参会回执信息，并于2022年9月5日之前发送至邮箱wangkun@hebut.edu.cn
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